
지식재산전문 교육 및 워싱턴 D.C 
IT보안기업 방문

단기해외연수 결과보고

1. 단기해외연수 개요

○ 단기해외연수 목적 : 단국대학교 BK21+ 지식재산·정보보호 특화 전
문인재양성 사업단의 목적 함양을 위해 워싱턴 
D.C WIPA(Washington International Patent 
Academy)의 지식재산 전문 교육을 참여하여 
선진화된 지식재산 수업참여 및 대한무역투자
진흥공사(KOTRA)를 통한 지식재산·정보보호 
기업 방문

○ 일정 : 2014. 08. 18(월) ~ 08. 24(일)(미국 현지시간) 6박 7일, 
Washington D.C, Newyork, USA

○ 연수참여 연구원 : 석사과정 권오민(정보보호법) · 석사과정 김선남
(정보보호법) · 석사과정 임채성(헌법)

○ 회의장소 : KOTRA (1660 L Street NW, Suite 301, Washington 
D.C. 20036) TEL : 202-857-7919  FAX : 
202-525-2769

              FASTech (14504 Greenview Dr. Suite420 Laurel, 
MD 20708) TEL : 301-931-2001 FAX : 
301-931-2001

              



              WIPS (1952 Gallows Road, Suite 110, Vienna, VA 
22182)

              TEL : 571-633-9600 FAX : 571-633-9517
              WIPA ( 1952 Gallows Rd.Suite 200 Vienna, VA 

22182)
              TEL : 703-854-1331
           
○ 숙박장소 1 : 2014. 08. 18 ~ 08. 21(3박 4일) Washington D.C
               엠버시 스위트 호텔 타이슨스 코너(US)
               Vienna, 8517 Leesburg Pike +17038830707

○ 숙박장소 2 : 2014. 08. 21 ~ 08. 24(3박 4일) Newyork
               힐튼가든 인 뉴욕/첼시(US)
               NewYork, 121 W 28th St +12125642181



○ 방문기관 : WIPA (한·미 변리사, 미국 WIPA 대표 : 이택수 변리사)
             WIPS (IP Solution Experts·R&D Partner : Alex J. 

Paek 백종근 대표)
             FASTech (President & CEO : Matthew Lee)
             워싱턴 무역관 KOTRA (무역관장 : 김종춘, 과장 : 이정

민, 대리 : 김병우)
             ARNOLD & PORTER 로펌(김용상 미국변호사) 



일    자 일    정

8/18(월)

- 인천국제공항 출발, 미국 디트로이트 공항 경유 및 발티
모어 국제공항 도착
(Baltimore Washington International Airport)

- Amtrak 철도 탑승하여 워싱턴 Penn Station 도착
- 지하철 환승을 통하여 숙소 근처 Spring Hill역 도착
- WIPS 내부시설 견학 및 CEO와의 인터뷰
- 엠버시 스위트 호텔 Check In
- 호텔 석식 이용 및 휴식

 

8/19(화)

- Spring Hill -> Farragut West Metro Station역 이동
- White House(백악관) 방문
- 워싱턴 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 견학 및 인터뷰
- 코트라 차량을 통한 FASTech 이동
- FASTech 견학 및 기업 CEO와의 인터뷰
- ARNOLD&PORTER 견학 및 김용상 미국변호사분과 인

터뷰
- 숙소 이동 및 휴식 

8/20(수)

- 호텔 조식 및 WIPA로 이동
- WIPA 오전·오후 수업 및 United States Patent and 

Trademark Office (미국 특허청) 방문
- 호텔 이동, 저녁 식사 및 휴식

2. 단기연수 상세 일정      



8/21(목)

- 호텔 조식 및 WIPA 이동
- WIPA 수업, 사진촬영 및 수료식
- Penn Station 이동
- Megabus를 통한 Newyork 이동(5시간 30분)
- 뉴욕 힐튼가든 인 뉴욕 호텔 이동 후 체크인 및 휴식

8/22(금)

- 뉴욕 한인조식 식당 이용
- 엠파이어 스테이트 빌딩 관람
- UN본부 가이드투어 관람
- 뉴욕 현대미술관 관람
- 록펠러센터 관람
- 뉴욕 Apple지점 관람
- 지하철을 통하여 호텔 이동 및 휴식

8/23(토)

- 뉴욕 지하철을 통하여 맨하튼 남부 이동
- 배터리공원에서 자유의 여신상 관람
- 월스트리트가 이동 후 볼링그린에서 황소 브론즈상 관람
- 근처 쇼핑몰(Century21) 이용
- 숙소 이동 후 휴식
- TimeSqare 이동 후 식사
- 한인타워 방문
- 숙소 이동 후 휴식

8/24(일)

- Hotel Check Out(04:30)
- 한인택시를 이용하여 JFK공항 이동
- 출국수속 및 09:00 비행기 탑승
- 디트로이트 공항을 공유하여 인천공항(8/25일, 20:30분 

도착)



3. 출장 결과

(1) [8/19] 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 방문 및 관련 
인터뷰 세부활동

○ KOTRA 방문 및 담당자 인터뷰

1. 일시 : 8/19(화) 13:00~14:00 (60분)

2. 장소 : KOTRA　Conference Room

3. 참석자 : 김종춘 무역관장, 이정민 과장, 김병우 대리, 권오민 
석사과정, 김선남 석사과정, 임채성 석사과정 (총 6명)

4. 내용

  - 단국대학교 기념품을 전달

  - 자세한 인터뷰 사항은 ※첨부자료1 참조



(2) [8/19] FASTech 기업방문 및 관련 인터뷰 세부활동

○ FASTech 방문 및 담당자 인터뷰

1. 일시 : 8/19(화) 15:00~16:30 (90분)

2. 장소 : FASTech　Conference Room

3. 참석자 : 이경석 CEO, 민성진 Vice President, 권오민 석사과
정, 김선남 석사과정, 임채성 석사과정 (총 5명)

4. 내용

  - 단국대학교 기념품을 전달

  - 자세한 인터뷰 사항은 ※첨부자료2 참조

5. 효과

단국대학교 BK21+ 사업단과 인턴쉽이나 교육 프로그램 등을 통하
여 미국에서 경험할 수 있는 장을 마련하고자 MOU 체결을 원함.
 



(3) [8/20] WIPS 방문 및 관련 인터뷰 세부활동

○ WIPS 방문 및 담당자 인터뷰

1. 일시 : 8/18(월) 16:00~18:00 (120분)

2. 장소 : WIPS　Conference Room

3. 참석자 : 백종근 CEO, 권오민 석사과정, 김선남 석사과정, 임채
성 석사과정 (총 4명)

4. 내용

  - 단국대학교 기념품을 전달

  - 자세한 인터뷰 사항은 ※첨부자료3 참조

5. 효과

단국대학교 BK21+ 사업단과 인턴쉽이나 교육 프로그램 등을 통하
여 미국에서 경험할 수 있는 장을 마련하고자 MOU 체결을 원함.
  



(4) [8/20~21] WIPA 교육 및 관련 인터뷰 세부활동

○ WIPA 교육 및 담당자 인터뷰

1. 일시 : 8/20(수) 13:30~17:00 (210분)
         8/21(목) 09:00~12:00 (180분)

2. 장소 : WIPA　Conference Room

3. 참석자 : 이택수 변리사, Jimmy Kim 인턴, 권오민 석사과정, 
김선남 석사과정, 임채성 석사과정 (총 6명)

4. 내용

  - 단국대학교 기념품을 전달
  - WIPA 교육 참여 및 인터뷰
  - ※첨부자료4 참조



(5) [8/21] 김용상 미국변호사 인터뷰 및 
ARNOLD&PORTER로펌 세부활동

○ 김용상 미국변호사와 인터뷰

1. 일시 : 8/21(목) 13:00~15:00 (120분)

2. 장소 : ARNOLD&PORTER　Conference Room

3. 참석자 : 김용상 미국변호사, 백종근 WIPS CEO, 김선남 석사과
정, 임채성 석사과정 (총 5명)

4. 내용

  - 단국대학교 기념품을 전달
  - 미국변호사 생활에 관한 인터뷰 및 로펌 방문
  - ※첨부자료5 참조


